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( ; u I a rap l d a X H 8 1 V/X H 8 1 [E S pan O I ] 0000000000000 0000000000000 000 _ 6. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del z6calo y cerrar. 3. Coloque la unidad de Slim DVD en el bastidor y fijelo con los
° 7. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU. tornillos laterales.
° . M ° por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de
° ¢ ConflguraC|On de IOS puentes ° A alimentacion antes de abrir la carcasa. =
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¢ Panel frontal ° . ° 1. Retire los 2 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. dB:IStC]P(EE Area de aplicacion
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: F1.Botén de encendido y . 7—Sense B e ( ) 1’0 - ’6 ‘4 '2 . e R ianca X1+ e debe retirar 1a cubierta de 2 bahia de dico
. ° _ o : se debe retirar la cubierta de la bahia de disco duro
R LED de encendido . 9=HP_L C 10=HP-JD(AGND) ° Palanca del antes de la instalacién de la unidad 6ptica.
°
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. F2.LED de disco duro (HDD) e @ Puerto USB sobre placa (USB1) ° 4. Desolace L unidad Sotica hacia el chasis
° 2 4 6 8 10 ° A No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico. ' p P '
. F3.0DD y Front I/O Ba . 1=5V_USB 225V _UsB
. : )4 y 3=USB A- 4=USB B- ofefele]e . _ . . -
° 5-USB A+ 6=USB B+ T Te ° 8. Atornille el modulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal
° F4.Slim ODD Bay ° 7-GND 8=GND —— . opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
© ° 9=NC 10=GND °
o F5. Puertos USB 3.0 o R
°
°
: F6. Puertos USB 2.0 . @ Conector del TPM (LPC) (TPM1) ol .
. 1=LPC_33M 2=GND sle] |4 ° I
o F7.Micréfono ¢ 3=LFRAME- s[ee]s o u
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° ) _ _ 13|e | e |14 ° Ventilador Conexién . . ., . L.
° 13=LPC_48M 14=PCH_PME- 5. Conecte el Serial ATA y los cables de alimentacion a la unidad éptica.
R ° 15=+3.3VS 16=SERIRQ 15[ e |16 °
° 17=GND 18=CLKRUN_NC 17| o] |18 ° .,
N ° 19=PD#_NC 20=SUS_CLK 19/ e [ o] 20 o C. Instalacion DDR3
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° ¢ ° 1. Localice el zocalo SO-DIMM en la placa base.
o > XH81 ° @ Conector FCC para el panel frontal (JP5) L4 2. Alinee la muesca del modulo de memoria con la del zécalo de memoria.
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J . 1=45VS 2=+5VS 3=+5VS 4=45VS ’ o Cable Slimline SATA
° 5=U3_RX1N 6=U3_RX1P 7=GND 8=GND ¢ R
° ° 9=U3_TX1N 10=U3_TX1P 11=GND 12=GND b } Muesca
° 13=USB8_N 14=USB8_P 15=45VS 16=45VS °
° ° 17=+5VS 18=+5VS 19=U3_RX2N 20=U3_RX2P °
© ° 21=GND 22=GND 23=U3_TX2N 24=U3_TX2P °
° 25=GND 26=GND 27=USB9 N 28=USB9_P bastidor HDD bastidor ODD
° ° 29=GND 30=GND °
. o o B. Instalar el procesador y el médulo ICE
° . ° . ) . .
¢ ° @ ,Soporte R,5232 del pane,l posterior externa ° 1. Afloje los cuatro tornillos de acoplamiento del modulo ICE. 3. Presione con cuidado el médulo de memoria en el zécalo con un 6. Colgque la unidad de disco duro (HDD) en el bastidor y fijelo con los
° independiente de energia 12V/5V (JP1) angulo de 45 grados. tornillos laterales.
° ¢ ) ) ) ¢ A Para desmontar el médulo ICE dele vuelta a los botones en ) | médulo d i2 hacia abaio h . - =
e © © 06 06 00 0060600606000 0606060606000 0600 0606000000000 ° JUMP1 Connector P!n 1 and P!n 2 =RI1 S!gnal. ° direccién de la flecha, o en sentido contrario para montarlo. 4. Presione el médulo de memoria hacia abajo hasta que encaje. 33
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alimentacion de corriente e onnector Pin 6 and Pin 8 = is + .
® Panel pOSterlor ° IF JUMP1 Connector Pin 7 and Pin 9 = RI1 is 12V °
. B2. Abertura para el candado IF JUMP2 Connector Pin 8 and Pin 10 = RI2 is 12V 7. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacion a la unidad de disco
. ® ° ° LA (1] duro (HDD).
N Kensington . 1=-XRI1 2=COM_-XRI1 NOOE . ' o
‘ B3. Puerto COM1 ° 3=-XRI2 4=COM_-XRI2 g[ele]7 ° A Cable serie ATA ~ Cable de alimentacién serie ATA
°
(RS232/RS422/RS485) . 5=+5V 6=+5V 6[e]e]5 . @
. 7=COM1_PWR 8=COM2_PWR 2 [ Tels . HP
° B4 Puel‘to COM2 (RSZ?)Z) © 9=+12V 10=+12V ) ’ Ventilador Conexién - 45ggrados
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. B5. DISp|ayPOl’t ° ) b 2. Extraiga el médulo ICE del chasis y péngalo a un lado.
: B6. Puerto HDMI ° @ Toma de corriente SATA Toma de corriente ° . AT 4l ded
ste zocalo de contactos es muy fragil y se puede danar
. B7. Cl CMOS ° (5V)(PW?2) SATA (12V)(PW1) ° /1N e bl Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el
3 m . ear S . - iy
. .Zcm o ° ° proces(ziidor y lllmltelf el nimero de vgces que qullta )é Can&bla e(sjte.
ol Ko i s s 1=GND 1=GND Antes de instalar el CPU asegurese de apagar el ordenador y de
° — — i B8. Puertos LAN ® 2-GND I_T-I. 4 T I-T-I. 1 ° desenschufar el cable alimentacionpara evitar daiios del CPU.
. B9. Puertos USB 2.0 ° 3245V o3 32412V alf2 ° ‘ S . .
o o ° a ’ Il_l' 3 ° » Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente los
B10. Micréfono o 4=+5V L o médulos de memoria en las ranuras
°
° B11. Salida de audio (Line-out) ° ° 3. En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zocalo.
. . . ° . H [ ) -
° B12. Entrada de audio (Line-in) @ Encendido @ %Opnjciigﬂ ventilador .
° R automatico (JP4) — o
© © 0 0000000000000 00000000000000006000o0 00 ° 1=GND ° 5. repita estos pasos para instalar médulos DDR adicionales si asi lo desea.
°
1=RTCRST- 2 - °
° o 7 ) E 2=+12V EEEE
2=GND 2z
o lIUStraCIOn de Ia placa base o ! 3=FANIO1 ¢ D. Instalacién del Compo
= 12 3 4 °
° . ° 4=FANPWM1 4. Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zocalo del
° Boton clear CMOS Conexion VGA-CNG ® ¢ dmir?YOP:jO(iesadOL DeSPleg'Jebla etiqueta prote((:jtolra en Ila Sare inferior 1. Instale la tarjeta Mini PCIE en la ranura Mini PCIE y vuelva a fijarlo.
; ° el médulo ICE. Quite la cubierta protectora del zécalo del CPU.
® 2 Puerios LAN y 4x Puerios USB2.0 DisplayPort & puerto HDMI ° @ Conector en el panel frontal (JP3) : '
o 2x Puertos COM ° 1=HDLEDPWR 2=PWRLED 2 4 6 8 10 °
° Salida/EntradaMQe e}fudio = i Entrada para la alimentacion ° 3=-SATALED 4=GND ole . o
. y Micréfono - de corriente ° 5=RST_SW- 6=PWRSW- ufe ofe Quite la
° Conector de audio del Soporte RS232 del panel @ L 7=GND 8=GND 1 3 5 7 o ° etiqueta Bastidor
panel frontal-JP2 posterior externa independiente ° 9=--- ° protectora del CPU
° i 3 =
. Puerto USB sobre de energia 12V/5V-JP1 R °
placa-USB1 % ] s = i Chipset Intel H81 . °
[ ] Serial ATA-SATA 1,2,3 | B NE: @)
SATA1,SATA: azul, conexion 6G ; =/ ®- Toma de corriente SATA (5V)-PW2 @) o . E. Completado
° SATA3: naranja, conexion 3G _ . > Informacion de seguridad ° A :\lo t%{:ar los contactosddfl {écla|0~ F’ar?j prcitzgp‘ir) el zécalo renlwéeva siempre
® Ranura PCI-Express X1 #{ &~ Toma de corriente SATA (12V)-PW1 @ . Lea las siguientes precauciones antes de configurar un equipo Shuttle XPC. ° a cublerta protectora del zocalo cuando e no estd instafado. 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
° Ranura Mini PCIE ° 5. Oriente el procesador y el zécalo, alineando el triangulo de color
i @ Conector del TPM (LPC) © PRECAUCION . amarillo situado en la esquina del procesador con el triangulo del
° “TPM1 ! ® La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafiar este equipo. .Zoc,aloi Asegulres,e dle que el procesador estd totalmente horizontal e
° lgg! ° Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente recomendada por ° insertelo en el zocalo.
° '35 z6calo de DDR3 SO-DIMM ° Shuttle. Deseche las baterias usadas segun las instrucciones del fabricante. L] P
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° Socket del procesador I Q ° ° 1riangNu‘fc:c(g?nd1e;
. LGA11550 / ° Declaracion de cumplimiento relacionada con el laser °
° ° La unidad de disco optica de este servidor es un producto laser. ° Cierre de
° Encendido ° La etiqueta de clasificacién de la unidad se encuentra situada en dicha unidad. ° Ranura en el CPU Liave sujecion
° automatico-JP4 ° PRODUCTO LASER DE CLASE 1 ® de ajuste del zécalo 2 . Completado.
o Gopecior del ventlador ®  PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. ¢
-CPU_ °
: @ Conector FCC para el panel frontal-JP5 Conector en el panel frontal-JP3 @ : NO SE EXPONGAAL HAZ. ° A gu'é(églrigfjgr %raoﬁcaejgdor y el zécalo correctamente, aquél A\ cargue los valores del BIOS optimizados.
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Q color y la especificacion del producto dependerd del transporte de mercancia corriente.



